
	2010苏州吴中科技人才资本项目对接会报名表


	基本情况 

	姓 名 
	 
	性 别 
	 
	年龄  
	
	出生年月日
	

	现居住国家或地区 
	 
	现居住城市 
	 

	身份证或护照号 
	 

	通讯地址 
	 

	联系电话 
	 
	手 机 
	 

	传 真 
	 
	电子邮箱 
	 

	学历（学位） 
	 
	毕业院校及专业 
	 

	获取信息方式 
	 


	主要工作经历 

	现任职机构 
	  
	职 务 
	 

	现从事专业领域 
	  
	专业年限 
	 

	工作经历 
	 


	项目名称: 
	 


	参会目的： □寻找合作伙伴 □创办企业 □推介成果 □其他  请注明：

	参会项目名称： 

	成果持有者： □本人 □他人 □合伙 □机构

	项目专利注册情况： 
· 已注册专利，注册国家：     专利号：
· 正申请专利，申请国家：     受理号：

· 没有专利


	项目所属领域： 
· 新材料 □新能源 □生物技术与医药 □智能电网 □服务外包 □装备制造
· 光电 □集成电路与软件 □现代通讯 □节能环保 □其他 请注明：


	项目描述：


	该项目是否需要融资： □否
□是                      融资金额：

	合作条件：□同意以部分资金和技术入股
□同意以技术入股

	其他要求或特别说明


备注：活动报名截止日期为2010年9月15日，经审核后将于9月30日前发出参会邀请函。

会议展板和项目手册制作以此内容为准，参会人员若有多个项目的，请分别填写。

项目如有相关图片的请另附电子版图片并略作说明。
